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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

GB/T8446《电力半导体器件用散热器》与下列标准共同构成我国电力半导体器件用散热器系列

标准:
———JB/T5781 电力半导体器件用型材散热器技术条件;
———JB/T8175 电力半导体器件用型材散热体外形尺寸;
———JB/T8757 电力半导体器件用热管散热器;
———JB/T9684 电力半导体器件用散热器选用导则。
本文件是GB/T8446《电力半导体器件用散热器》的第2部分。GB/T8446已经发布以下部分:
———第1部分:散热体;
———第2部分:热阻和流阻测量方法;
———第3部分:绝缘件和紧固件。
本文件代替GB/T8446.2—2004《电力半导体器件用散热器 第2部分:热阻和流阻测试方法》。

与GB/T8446.2—2004相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了“规范性引用文件”“术语和定义”两章(见第2章和第3章);

b) 更改了热阻测量的规定,并作为第4章(见第4章,2004年版的第2章~第5章);

c) 更改了流阻测量的规定,并作为第5章(见第5章,2004年版的3.2、3.4和第5章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国电力电子系统和设备标准化技术委员会(SAC/TC60)归口。
本文件起草单位:祥博传热科技股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司、全球能源互联网

研究院有限公司、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司、江苏新彩阳机电技术有限公司、河北华

整实业有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、江苏宏微科技股份有限公司、江苏海鼎电气科技

有限公司、湖北台基半导体股份有限公司、西安电力电子技术研究所。
本文件主要起草人:崔鹏飞、曾茂进、周建辉、文玉良、蔚红旗、桑春、宋晓飞、田恩、王晓宝、陶勇、

颜家圣、李小国、关胜利、郭绍强、喻望春、纪卫峰、陆正柏、恽强龙。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1987年首次发布为GB/T8446.2,2004年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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引  言

  GB/T8446《电力半导体器件用散热器》给出构成电力半导体器件用散热器的散热体、绝缘件和紧

固件的技术要求,检验规则,标志、包装、运输和贮存要求以及散热体的热阻和流阻测量方法,拟由3个

部分组成。
———第1部分:散热体。目的在于规定构成电力半导体器件用散热器的散热体的术语和定义、技术

要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。
———第2部分:热阻和流阻测量方法。目的在于规范构成电力半导体器件用散热器的散热体(包括

铸造、挤压、型材和热管散热体)的热阻和流阻测量方法。
———第3部分:绝缘件和紧固件。目的在于规定构成电力半导体器件用散热器的绝缘件和紧固件

的技术要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。
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电力半导体器件用散热器
第2部分:热阻和流阻测量方法

1 范围

本文件给出了电力半导体器件用散热体的热阻和流阻的术语和定义以及测量方法。
本文件适用于电力半导体器件用散热体(包括铸造、挤压、型材和热管散热体)的热阻和流阻测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T8446.1—2022 电力半导体器件用散热器 第1部分:散热体

3 术语和定义

GB/T8446.1—2022界定的术语和定义适用于本文件。

3.1 
(散热体的)热阻 thermalresistance(ofaradiator)

Rsa

在热平衡条件下,散热体台面温度和冷却媒质中的规定点温度之间的温度差与产生该温度差的耗

散功率(热流)之比。
注:热阻的单位为摄氏度每瓦(℃/W)或开尔文每瓦(K/W)。

[来源:GB/T8446.1—2022,3.7]

3.2 
(散热体的)流阻 inlet-outletfluidpressuredrop(ofaradiator)
(散热体的)压力降

Δp
在稳态条件下,规定的风道或水路中,冷却媒质在散热体上游侧规定点和下游侧规定点处的总压力

的差。
注1:流阻在风道系统中也称为风阻,在水路系统中也称为水阻。

注2:流阻的单位为帕(Pa)。

注3:散热体在风道或水路中相向迎面冷却媒质流向的一侧为上游侧,其相反的一侧为下游侧。

注4:总压力为静压力与动压力的代数和。

[来源:GB/T8446.1—2022,3.8]

3.3 
冷却媒质 coolingmedium
将半导体器件产生的热量带走的液体(例如,水)或气体(例如,空气)。
[来源:GB/T3859.1—2013,3.8.1,有修改]
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